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概要 本論文では，LSIの電源端子電流モデルを組み込んだ三次元モーメント法を用いて，FM帯域 (76 MHz�108 MHz)にお

ける電子機器の電源電圧変動に起因する不要電磁放射（放射EMI）の評価方法および結果について述べる。まず，LSIの電源

端子電流モデルの導出手順を定量的に述べ，LSIの電源端子電流モデルを三次元モーメント法に適用する接続方法を検討した。

さらに，モーメント法を用いた電磁界解析により，プリント配線板が異なる 2種類（放射EMI対策前，対策後）の電子機器に

ついて，放射EMIの指標である遠方電界強度を計算して，放射EMI対策が有効であることを示した。放射EMI対策として，給

電系のバイパスキャパシタ値および配線形状の変更を行い，給電インピーダンスを低減させた。最後に，実測により放射EMI

の解析結果を検証し，解析精度が妥当であることを示した。

Abstract

In this study, EMI caused by ground bounce was evaluated by a numerical simulation at FM

bands (76MHz�108MHz). The numerical simulation was implemented using 3-D Method of Mo-

ments (3-D MoM) with an LSI power current model. We quantitatively investigated the process of

LSI power current models and determined how to apply them to 3-D MoM. Far electric field intensity

was calculated by 3-D MoM for two kinds of printed wiring boards (before EMI suppression, after

EMI suppression). EMI suppression was accomplished by changing the bypass capacitor value and

the trace shape of the power supply. Finally, the results of our simulation were verified experimen-

tally.
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